It‘_ b Printed Circuit Boards
lIIIl IG Leiterplatten
Low price, high tech — see online calculator for prototypes, small and large volume 1-48 layers @ FED CIPC‘

Internet: www.multi-circuit-boards.eu - Email: ii i-circuit-boards.eu

Kundenbetreuung / Support: Multi Leiterplatten GmbH, Brunnthaler Str. 2, DE-85649 Brunnthal, Tel. +49 (0) 8104 6280

Beispiel: Vielfachnutzen gefrast & geritzt

- Die Nutzengestaltung sollte immer mit dem Bestiicker abgeklart werden,
achten Sie z.B. auf Passermarken oder Fangbohrungen!
- Abstand von Leiterbahnen / Kupferflachen zur Ritzkante: min. 500pm!
- Abstand von Leiterbahnen / Kupferflachen zur Fraskante: min. 200pm!
- Ritzwege mit 0.01mm (oder 1mil) angeben, Abstand zwischen den Leiterplatten: 0.0mm.
- Fraserdurchmesser immer auf 2.0mm setzen, Abstand zwischen den Leiterplatten: 2.0mm!
- Fur besseres Handling empfehlen wir einen (umlaufenden) Rand von ca. 5 - 10mm
- Ritzung und Frasung sollten nicht an der gleichen Linie liegen (Spanbildungsgefahr).

0.0mm Abstand ven Leiterplatte 2u Leiterplatte
Ritzweg: 0.01mm (oder tmi)

Abstand von Kupfer zur Ritzkante: min. 5004,
2ur Fraskante: min. 200um

20emim > idealer Fraserdurchmesser
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